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免责声明
专利价值评估方法众多，本报告采用层次分析法，经一致性校验后对影响专利法律价值、技术价值、市场价值、战略价值的40余个参数进行建模对专利进行打分，并以官方发布各领域平均许可费用为基准，计算专利价值。本报告结果仅供参考，不作为任何技术、法律依据。
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1. [bookmark: _Toc96257821][bookmark: _Toc19409][bookmark: _Toc256000000]专利评估结果概览
1.1. [bookmark: _Toc96257822][bookmark: _Toc3352][bookmark: _Toc256000001]专利评分结果
	
	本专利
	领域平均
	雷达图

	综合评分
	76.43
	70.71
	
[image: ]

	法律价值
	76.0
	68.06
	

	技术价值
	94.8
	82.93
	

	市场价值
	70.12
	64.27
	

	战略价值
	64.78
	59.69
	


1.2. [bookmark: _Toc96257823][bookmark: _Toc15233][bookmark: _Toc256000002]专利估值结果

	币种：人民币
	本专利
	领域平均

	当前估值
	83.07万元
	45.33万元

	最高估值
	113.86万元
	[bookmark: _GoBack]94.2万元



专利评分依据：
1、 从法律价值、经济价值、技术价值以及战略价值四个层面对企业专利进行分析，采用对以上四个方面具有影响的40余个专利指标参数，将参数进行归一化处理，根据各参数的重要程度，采用层次分析法（AHP）对专利进行评分，并对结果进行一致性校验。
2、 AHP层次分析法是将定量分析与定性分析结合起来，用决策者的经验判断各衡量目标之间能否实现的标准之间的相对重要程度，并合理地给出每个决策方案的每个标准的权数，利用权数求出各方案的优劣次序，比较有效地应用于那些难以用定量方法解决的课题，已被广泛应用于专利价值评估中。
专利估值依据：
1、 根据本专利所属的技术领域获取该领域发生许可专利平均分，和国家知识产权局发布的《“十三五”国民经济行业（门类）专利实施许可统计表》中各领域专利平均年许可费对本专利进行估值。
2、 根据专利评分分布情况和获得评分的难易程度，以该领域许可专利平均分和平均许可年费为基准，预估本专利许可年费。
3、 根据本专利最高有效期和剩余有效期以及预估的许可年费，对本专利进行估值。
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2. [bookmark: _Toc96257824][bookmark: _Toc28221][bookmark: _Toc256000003]专利画像
2.1 [bookmark: _Toc96257825][bookmark: _Toc7698][bookmark: _Toc256000004]专利基本信息
	名称
	一种封装基板分布式天线

	公开号
	CN111048895B
	公开日
	2021年06月08日

	申请号
	CN201911344061.9
	申请日
	2019年12月24日

	优先权
	
	法律状态
	有效

	申请人
	华南理工大学
	发明人
	冯群倚,薛泉,廖绍伟,张文海

	代理机构
	广州市华学知识产权代理有限公司
	代理人
	林梅繁

	IPC分类
	H01Q1/36 .辐射单元的结构形式， 例如锥形、 螺旋形、 伞形 （ H01Q1/08 ，H01Q1/14优先）[2006.01]
H01Q1/38 ..在绝缘支架上由导电层构成的 [2006.01]
H01Q1/50 .天线与接地开关、引入装置或避雷器的结构联结 [2006.01]

	摘要
	本发明属于电子通信技术的天线领域，涉及一种封装基板分布式天线，天线结构分布设计在封装和基板上，通过天线内部的耦合而非导体连接来实现电磁信号由封装到基板的低损耗互连，封装和基板间通过电磁耦合互连；通过集成于基板的辐射结构，将封装耦合来的电磁波以特定的方式辐射。封装基板分布式天线通过改变基板进行复用，在不改变封装的前提下，改变基板上辐射结构实现封装基板分布式天线的复用。本发明降低了天线内部互连的损耗，解决了芯片封装分布式天线工作频段的限制，使得毫米波的低频段分布式天线实现成为可能，为毫米波天线设计带来更多设计自由度和灵活性，同时，降低了毫米波集成天线的设计周期和成本，实现封装设计的复用。

	首图
	
[image: ]


[bookmark: _Toc28841]


2.2 [bookmark: _Toc96257826][bookmark: _Toc256000005]专利事务公告信息

	日期
	法律信息
	具体描述

	20200421
	公开
	公开

	20200515
	实质审查
	实质审查的生效 IPC(主分类):H01Q   1/36 申请日:20191224

	20210608
	授权
	授权


2.3 [bookmark: _Toc96257827][bookmark: _Toc25619][bookmark: _Toc256000006]专利引证信息
2.3.1 [bookmark: _Toc96257828][bookmark: _Toc21493][bookmark: _Toc256000007]简单同族引证专利
	引证专利公开号
	专利名称
	申请人
	公开日


[bookmark: _Toc96257829][bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc256000008]2.4.2 简单同族引证
	施引专利公开号
	专利名称
	申请人
	公开日


2.4 [bookmark: _Toc96257830][bookmark: _Toc9159][bookmark: _Toc256000009]专利运营信息

	
	相关信息
	相关人

	许可次数
	0
	

	质押次数
	0
	

	保全次数
	0
	—

	转让次数
	0
	

	获奖情况
	

	—


2.5 [bookmark: _Toc96257831][bookmark: _Toc31910][bookmark: _Toc256000010]专利复审/无效/诉讼信息

	
	相关信息
	相关人

	复审次数
	0
	—

	无效次数
	0
	-

	诉讼次数
	-
	-

	赔偿金额(￥)
	-
	—


3. [bookmark: _Toc96257832][bookmark: _Toc12722][bookmark: _Toc256000011]专利评分详情
3.1 [bookmark: _Toc96257833][bookmark: _Toc31618][bookmark: _Toc256000012]法律价值评分详情
	
	相关指标
	相关信息

	地域范围
	简单同族国家
	CN,WO

	
	简单同族国家数
	2

	
	扩展同族国家
	CN,WO

	
	扩展同族国家数
	2

	权利范围
	申请时权利要求个数
	10

	
	授权时权利要求个数
	7

	
	独立权利要求数量
	1

	
	申请时首项权利要求字数
	109

	
	授权时首项权利要求字数
	425

	
	权利要求类型
	产品

	时间范围
	专利类型
	发明

	
	剩余有效期
	5617

	
	专利年龄
	1688

	
	已付费时长
	1688

	法律稳定性
	是否授权
	是

	
	简单同族授权国别
	CN

	
	是否经历无效
	否

	
	是否经历复审
	否

	
	是否有代理机构/代理人
	是


3.2 [bookmark: _Toc96257834][bookmark: _Toc11110][bookmark: _Toc256000013]技术价值评分详情

	
	相关指标
	相关信息

	技术独立性
	引文个数
	9

	
	引文国别个数
	4

	技术先进程度
	是否有PCT同族
	1

	
	简单家族施引专利申请号数量
	2

	
	简单家族施引专利国别个数
	2

	
	发明(设计)人个数
	4

	技术应用广度
	附图个数
	12

	
	文献页数
	12

	
	IPC分类号个数
	3

	
	IPC小类个数
	1

	技术应用前景
	申请人类型
	大专院校

	
	申请人数量
	1

	
	战略性新兴产业主分类
	B

	
	战略性新兴产业分类
	B201



3.3 [bookmark: _Toc96257835][bookmark: _Toc23344][bookmark: _Toc256000014]市场价值评分详情

	
	相关指标
	相关信息

	专利实施情况
	标准专利
	否

	
	海关备案
	否

	专利许可情况
	许可次数
	0

	专利质押情况
	质押次数
	0

	专利转让情况
	申请权转让次数
	0

	
	专利权转让次数
	0

	判决情况
	判决金额
	-


3.4 [bookmark: _Toc96257836][bookmark: _Toc5918][bookmark: _Toc256000015]战略价值评分详情

	
	相关指标
	相关信息

	专利防御价值
	是否分案/母案
	否

	
	一案双申
	否

	
	复审次数
	0

	专利进攻价值
	无效次数
	0

	
	无效口审次数
	0

	
	国防解密
	否

	
	诉讼次数
	-

	专利影响力价值
	专利奖等级
	-


4. [bookmark: _Toc96257837][bookmark: _Toc9313][bookmark: _Toc256000016]领域分析
4.1 [bookmark: _Toc96257838][bookmark: _Toc4261][bookmark: _Toc256000017]市场价值度

	
	申请量
	申请人数量
	近三年人均申请量
	市场价值度

	
	相关专利数量占比
	年均申请量
	相关申请人数量
	年均申请人数量
	
	

	申请日前
	0.4
	16
	157
	12
	3
	2.44

	申请日后
	0.6
	80
	251
	62
	3
	



注：由于近两年申请专利未公开完全，近两年年均申请量可能较真实数据偏低
4.2 [bookmark: _Toc96257839][bookmark: _Toc18980][bookmark: _Toc256000018]创造性高度

	
	专利相关度
	技术影响

	
	平均相关度
	最高相关度
	

	申请日前
	0.93
	0.95
	35.14

	申请日后
	0.93
	0.99
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